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総額 1,000 億円のコミットメント枠設定および設備投資資金 500 億円の借入について 
 

エルピーダメモリ株式会社は、総額 1,000 億円のコミットメント契約を締結いたしました。これは、総額 500
億円のコミットメント期間付タームローンと総額 500 億円のコミットメントラインから成るものです。 
 

コミットメント期間付タームローンは、設備投資資金を目的とし、当初 2 年のコミットメント期間中に、2011 年

3 月末を期限とするローンを実行する権利を当社が有する契約です。2005 年 3 月に締結した同種の契約に

比べ、コミットメント期間およびローン返済までの期間が 1 年延長されており、資金調達の機動性に加えて、

安定性も増すものとなっています。 
 

コミットメントラインは、短期運転資金を目的とし、主力銀行 4 行と相対で、各 125 億円ずつ契約したもので

す。 
 

なお、今年度の設備投資資金の一部として、500 億円の長期借入を実行しています。これは、2005 年 3
月締結のコミットメント期間付タームローンから 300 億円(借入期間 3 年)を実行するとともに、日本政策投資

銀行から 200 億円(借入期間 7 年)を新規に借り入れたものです。 
 
 

今回の総額 1,000 億円のコミットメント契約および 500 億円の借入は、当社の成長戦略に不可欠な設備

投資の機動性に貢献するものです。 
 



 
 
 

コミットメント契約概要 
契 約 形 態 コミットメント期間付タームローン 

(シンジケート方式) 
コミットメントライン契約 

(相対契約) 
資 金 使 途 設備投資資金 短期運転資金 
コミットメント総額 500 億円 500 億円 
コミットメント期間 2008 年 3 月までの 2 年間 2007 年 3 月までの 1 年間 
返 済 期 限 2011 年 3 月末 2007 年 3 月末 
ア レ ン ジ ャ ー 住友信託銀行株式会社 

株式会社みずほコーポレート銀行 
株式会社三井住友銀行 

株式会社三菱東京 UFJ 銀行 

 

エ ー ジ ェ ン ト 株式会社三菱東京 UFJ 銀行  
契 約 金 融 機 関 アレンジャーを含む 26 金融機関 住友信託銀行株式会社 

株式会社みずほコーポレート銀行 
株式会社三井住友銀行 

株式会社三菱東京 UFJ 銀行 
以上 

 


